
創新管理
五大永續執行構面

SDGS 對應

永續亮點
IP 的資料庫
擁有超過 4,000 項 IP 的資料庫

低功耗矽智財
已開發完成 2,942 項低功耗矽智財

研發人才
研發工程人才佔總員工數 80% 以上

專利
全球累計核准專利總數超過 967 件

永續產品
82% 能源轉型與智慧應用相關產品營收占比

研發
研發費用占比達 27%

1.1 核心競爭力

1.2 創新及研發成果

1.3 低功耗技術研發與永續產品

1.4 智慧財產管理
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管理方針
重大主題 績效指標 2024 目標 2024 成果 2025 年目標 2030 長期方向

創新管理

專利提案件數 ≧ 10 專利提案件數共 10 件 ≧ 11
透過鼓勵研發創新等獎勵機制，結合公司營運
目標與佈局的專利申請，營造研發創新的正向
循環企業文化

通過 TIPS A 級再驗證 維持驗證聲明書有效性 維持 TIPS A 級有效性 維持驗證聲明書有效性 將 TIPS 管理制度推廣至公司各技術部門

綠色產品設計

推展低功耗設計 > 80% 建置完成率於 14nm 低功耗設計及 
40nm SONOS 低功耗平台

> 86% 完成率於 14nm 低功耗設計及 40nm 
SONOS 低功耗平台

> 90% 建置完成率於 14nm 低功耗設計及 
40nm SONOS 低功耗平台 持續開發低功耗產品與低功耗平台

智原永續類產品營收占比 
( 綠能 / 智慧 / 效能相關 ) > 70% 智原永續類產品營收占比 ( 綠能 / 智慧 / 效能

相關 ) 達 82% >70%
持續進行多項低功耗及節能用途 ASIC 產品，
提升設計案佔比，並逐年拉高低功耗設計案於
營收的佔比，讓智原朝高含 " 綠 " 量前進

政策 / 承諾
透過持續地創新強化核心競爭能力，落實永續發展。

衝擊說明
未即時掌握市場脈動，無法推進新技術發展

關鍵行動
• 定期檢視 , 實施補救計畫
• 調整產品計畫

政策 / 承諾
持續綠色創新，開發低功耗技術及系統應用。

衝擊說明
產品研發不如預期，造成多餘能資源使用，增加環境負擔

關鍵行動
• 持續開發綠色永續產品案件
• 持續推動更先進的製程技術，降低產品能耗

創新管理 綠色產品設計

重大永續主題管理

https://www.faraday-tech.com
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1.1 核心競爭力
1.1.1 完整 IP 資料庫
擁有三十年豐富的矽智財 IP 開發經驗，智原在技術的研發創新不遺餘力，已累積超過 4000 項自主研發的

IP，並已於 ASIC 設計案通過矽驗證與量產驗證，可滿足 ASIC 客戶在不同領域的多元應用。

智原多樣且完備的 IP 資料庫除了可以有效節省每件 ASIC 設計案所需的開發資源，亦可為研發人員的專案開

發能力與技術經驗奠定良好基礎，造就不停歇的創新動能。

作為亞洲第一家成立且擁有完整自主開發 IP 資料庫的 ASIC 廠商，智原運用多年的經驗與持續創新的技術，

幫助客戶節省可觀的 IP 授權費用，提高晶片整合性，並降低晶片開發風險。

智原 IP 涵蓋六大技術領域
智原 IP 資料庫依照分類，可區分為六大技術 領域，包含 Processor Cores、High-speed IO、Memory、

Library、Analog & IO 與 SoC Peripherals，每個技術領域皆包含多種 IP，智原協助客戶設計晶片時，也提供

全方位的 IP 服務解決方案。

https://www.faraday-tech.com
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1.1.2 高效的 ASIC 設計服務
智原具備全面而多元的 ASIC 設計能力，包含提供最佳 IP 解決方案、平台化 SoC 整合設計、一條龍量產服務

（Turnkey）等具競爭力的服務項目，並結合高效率的 ASIC 設計流程，不但可加速客戶產品的上市時程，並能

因應不同應用需求提供晶片設計，提升產品的成本競爭力、安全性及可靠性。

智原除了具備全方位設計能力外，在客製晶片服務上，以 IP 服務、設計服務及量產服務為三大核心項目，發展

出完整的設計流程與解決方案，透過結合自動化整合工具與平台，產出 RTL 等設計，在較短時間內有效解決

客戶產品中複雜的晶片設計整合問題，讓客戶能更專注於核心技術的開發，實現高效益的專業分工。

有效率的創新是智原始終專注的目標，在日趨複雜的晶片設計趨勢下，智原不間斷地在技術上突破，並與合作

夥伴及客戶共享開發經驗，確立研發創新的核心思維，使智原開發的每一顆 IC 裡，都能體現永續價值。

完整的 ASIC 設計服務模式
智原與聯電、三星及英特爾等晶圓廠策略夥伴合作，提供客戶完整的製程選擇，不論是高效能的先進製程，

或是因應各種應用的關鍵製程，皆佈局了相應製程的 ASIC 設計服務。智原提供一站式的 ASIC 服務，從設計

到最後的生產、測試，確保客戶的設計案從上游到下游的每個環節都環環相扣，以降低專案風險、增進生產

效率。

https://www.faraday-tech.com
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ASIC應用解決方案
ASIC 的技術應用大多著眼於高速運算、提升品質及促進效率等三大方向，涵蓋雲端運算基礎建設、綠能、生活品質、能源管理及生產效率等五大應用領域。

https://www.faraday-tech.com
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全面先進封裝服務 
先進封裝技術是半導體製程技術進入下一個世代的重要基石，透過先進封裝技術，晶片產品得以在效能、尺寸、散熱性、成本與功耗上獲得優化。在提供客戶的封裝解決方案上，智原可為客戶提供客製化的 2.5D/3D 先進封

裝服務；智原作為一個中立的服務廠商，能為多源晶片、封裝和製造等高階封裝服務提供更多的技術支援和效率。

先進封裝架構圖
通過與聯電以及台灣知名封裝廠商長期合作，智原能支援包括矽通孔 (TSV) 內的客製化被動 / 主動中介層 (Interposer) 製造，提供先進封裝服務，有效管理 2.5D/3D 封裝流程。

https://www.faraday-tech.com
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穩固的供應鏈夥伴
作為全方位 ASIC 設計服務領導廠商，智原與全球

頂尖的半導體供應商共同合作，建立長期互信關係，

提供高品質且具競爭力的技術及量產服務。從設計

端的 IP、EDA 軟體工具，到生產端的晶圓廠、封裝

與測試，與供應商共同打造品質優良的晶片，滿足客

戶需求。

IP 供應商

EDA 供應商

生產供應商

https://www.faraday-tech.com
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1.1.3 創新研發管理
智原研發管理秉持「管理創新」的宗旨，透過建立 eRD 研發管理系統，
不間斷地深化研發與量產技術的經驗與能量，落實研發管理的 PDCA，
透過執行全面品質管理，使得研發品質逐年提升，產品的品質、成本、
交期與服務都持續獲得國際大廠的採用與肯定，也為智原帶來穩定的
成長與獲利。

智原持續發展 IP 核心技術與完整的 ASIC 產品開發解決方案，與我們
全球的客戶建立長期穩固、共創雙贏的夥伴關係，提供高品質服務，致
力打造造福人類 IC，展現智原的價值。

IP 研發管理
智原採用自建的 IP 研發管理系統，將 IP 分類管控開發資料，並依據以
下四個階段進行品質管理。

• IP 開發時期：以自建的 Folder 系統紀錄開發流程與相關資料

• IP 完成時期：以自建的 OCEAN (Faraday IP central database) 系
統管理 IP 資料庫

• IP 狀態管理：以自建的 IP Center 系統匯集 IP 狀態，並以自建的 IP 
Alarm 系統進行 IP 變更以及影響管控，保障客戶 IP 使用的品質。IP
狀態分為 5 個等級來標示各項 IP 的品質成熟度，各等級分類名稱及
原則如下：智原 IP 狀態等級表

• IP 交付方式：以自建的 eService 系統方便客戶取得專案相關的 IP
文件及資料

ASIC 設計服務流程管理
智原提供 ASIC 客戶完整多元的業務模式方案。在 ASIC 研發管理方

面，我們採用自建的數位化 eASIC 管理系統，將 ASIC 專案從與客戶進

行產品籌畫（Cooking）開始，一直到產品最終導入量產的整個流程都

納入數位化管控，而各個相關系統與 ASIC 專案的資訊也完整串接到

eASIC 每個專案的專屬頁面上，使用者可方便地查詢到完整的 ASIC 專

案資訊，以確保資訊準確性，任何環節都不遺漏，一次就達到研發品質

的要求。我們透過流程性的研發管理，提升品質與效率，加強創新競爭

力。

精準的 ASIC 研發時程管理
ASIC 設計流程複雜，智原在實際的開發流程中以「ADMIRE 系統」來

管控每個階段的細節與時程，並設有提醒機制，使專案經理、研發人員

乃至客戶皆可透過系統了解任務執行狀況與瓶頸，以即時解決問題。等級 說明

鐵牌
(Iron)

IP 開發完成，文件已登入 OCEAN (Faraday IP central 
database) 系統，但 IP 相關驗證尚未完成。

銅牌 
(Bronze)

IP 開發完成，文件已登入 OCEAN (Faraday IP central 
database) 系統。已完成 IP 相關驗證，尚未完成測試晶片的
實體測試。

銀牌
(Silver)

IP 開發完成，文件已登入 OCEAN (Faraday IP central 
database) 系統。已完成 IP 相關驗證與測試晶片的實體
測試及 SVR（Silicon Verification Report），尚未使用於
ASIC 產品。

金牌
(Gold)

IP 開發完成，文件已登入 OCEAN (Faraday IP central 
database) 系統。已完成 IP 相關驗證與測試晶片的實體測
試及 SVR（Silicon Verification Report），並已應用於兩項
以上的 ASIC 產品量產，每項 ASIC 產品量產數量大於 50 片
晶圓或 2 萬顆晶片。

白金牌 
(Platinum)

IP 開發完成，文件已登入 OCEAN (Faraday IP central 
database) 系統。已完成 IP 相關驗證與測試晶片的實體測
試及 SVR（Silicon Verification Report），並已應用於 5 項
以上的 ASIC 產品量產，每項 ASIC 產品量產數量大於 50 片
晶圓或 2 萬顆晶片。

eRD 研發管理系統
智原的 eRD 系統分為「IP 研發管理系統」與「ASIC 設計服務管

理系統」兩大核心模組，兩套模組在 eRD 系統內互向資料對串與

共享資訊，使研發流程順暢運行；同時輔以網頁服務系統 (Web 

Service) 向客戶提供最新資訊與專案管理工具 (JIRA)，方便進度

追蹤。

Issue Tracking System (JIRA) for internal person

Web Service for Customer

Ocean

Testchip Management System

Production
Spec

IP Naming
System

IP
Gradation

IP Status Monitor

IP
Reload

IP Alarm

IP
Qualification eKMS

IPBIZ IP
Request

eASIC

Bonding
Information
Outline in

Information
Marking

Information

Over Estimate
Die Size

Project Failure
Analysis

Project First Cut
Work Rate Value

Added
Service

SER
Flow

Mask Tooling Data
(Shuttle Bus)

IP Yield System

Package
Load

Board
Probe
Card

Project
CookingH-Folder

Design Kit
Folder

Digital SF
Folder

Memory
Folder

Design Rule
Management

(DREAMS)

Command
File Folder

Library
Folder

IP R&D management system ASIC design service management system

ASIC Backend Flow

FT
Wafer

CP

智原 IP狀態等級表

Schedule Control

Cooking kickoff ES out MP

Design win Tapeout ES approval

Kickoff review

Risk assessment

On-time delivery
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1.2 創新及研發成果
1.2.1 創新技術
研發創新為智原的核心競爭力，研發工程人才佔總員工數超過 80%。

近年來，智原將營收的 20%~30% 投入研發經費。

在製程技術升級方面，智原與聯電、三星及英特爾晶圓廠為策略合作夥伴。智原致力於開發先進製程所需的基礎元件及各類功能性 IP，為客戶提供

市場關鍵與先進製程的 ASIC 設計服務；客戶根據需求選用先進製程，或應用廣泛的高成本效益關鍵製程。

基於關鍵製程的設計
智原與聯電及三星已合作開發多項標準元件與介面元件庫，完整涵蓋 0.5 微米至 14 奈米的邏輯和混合訊號特殊製程。客戶可依據需求選擇不同的

製程、電壓及混合模式技術，以滿足物聯網、微控制器、智慧電網、多功能事務機、投影機與網通等廣泛應用領域的需求。此外，智原配合集團營運

策略，收購了 Aragio Solutions，實現策略性投資及佈局綜效，並因應長期營運需求增強核心競爭力，並拓展產業規模。Aragio Solutions 主要業

務為高速傳輸介面 I/O 與 ESD IP 解決方案，客戶包括台積電等各大晶圓廠，製程涵蓋 65 奈米至 4 奈米。

基於先進製程的設計
智原與聯電、三星及英特爾已成功在先進製程上進行多項 ASIC 專案。針對新一代應用產品，例如：人工智慧、5G 基礎網路、區塊鏈、雲端儲存、高

速運算、擴增與虛擬實境、高階成像技術等，我們為客戶量身訂做加值的 ASIC 設計解決方案，整合完備的 IP，協助客戶在先進製程技術上實現創

新產品。
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1.2.2 研發成果

與 Arm合作提供基於 Arm Neoverse CSS的設
計服務
成為 Arm® Total Design 設計服務合作夥伴，憑藉豐富的

Arm IP 設計與 ASIC 服務經驗，提供 Arm Neoverse™ 計

算子系統（CSS）的整合和硬核解決方案，以滿足先進雲端、

高效能運算（HPC）和人工智慧（AI）晶片的需求。

推出先進封裝協作平台 支援多源小晶片封裝整合
推出先進封裝協作服務平台，整合來自不同供應商或半導體

廠的小晶片（Chiplet），簡化整體先進封裝流程，簡化整體

先進封裝流程，提供設計、封裝和生產等核心服務。這個服

務平台可根據客戶需求，提供一站式解決方案，整合小晶片、

HBM 高頻寬記憶體、中介層以及 2.5D/3D 封裝的垂直分工

供應商，包含小晶片設計、測試分析、生產規畫、外包採購、

庫存管理及 2.5D/3D 先進封裝服務。

推出 22奈米影像介面MIPI D-PHY IP
推出 22 奈米 MIPI D-PHY IP，支援 0.8V 低功耗工作電壓

版本，相 較 於 28 奈 米 方案，功 耗 降 低 12%，IP 面 積 減 少
10%，同時支援 80Mbps 至 2.5Gbps 的 TX 傳輸通道，特
別適用於高解析或高幀率影片應用，並可客製化 RX IO 組合，
以彈性的數據和時脈通道配置滿足不同設備接口的需求。

這 個 22 奈 米 V-by-One HS PHY IP 符 合 V-by-One HS 
V1.4/1.5 標準，支援 600Mbps 至 4Gbps 的傳輸速率；相
較於 28 奈米版本，22 奈米的低功耗版本在 0.8V 操作電壓
下，功耗降低 20%，IP 面積縮小 30%。這個 IP 支援數據加
擾與 CDR（時脈資料恢復）功能，可有效解決訊號扭曲（skew）
問題並降低 EMI 影響。

智原持續投入高速影像介面解決方案，提供應用導向的設計
服務，包含多通道配置與 IO 介面組合等 IP 客製化服務，以
及協助將設計無縫轉移至其他製程。

推出 HiSpeedKit™-HS平台 提供高速介面 IP系統
驗證
推出 HiSpeedKit™-HS 平台，用來強化並簡化高速介面 IP

子系統的驗證流程。除了支援智原自有的 IP 外，可透過內建 

FPGA 整合第三方介面控制電路，進行完整的軟硬體驗證，

降低風險及縮短設計整合時間。

HiSpeedKit-HS 平台提供 IP 設計與系統整合，晶片設計者

可在真實的 SoC 環境中進行介面 IP 的整合與系統測試。這

個平台內建了 Arm Cortex® A53 處理器及智原自有的 DDR 

4 PHY、PCIe Gen 4 PHY 和 Gigabit 乙太網路 PHY 等高速

介面 IP，除了確保這些 PHY IP 測試晶片通過系統驗證，同

時進一步整合控制電路，確保整合後的高速介面子系統完整

度及品質，降低未來整合風險，加速設計生產時程，並在各

種系統軟體應用上提供先期的性能體驗。

宣布於英特爾 18A製程開發基於 Arm的 64核
SoC 
與 Arm 和英特爾合作，在英特爾 18A 製程上開發 64 核 

SoC，整合 Arm® Neoverse™ 運算子系統（CSS），為大 規

模數據中心、邊緣基礎架構和先進 5G 網路提供卓越的性能

和功耗效率，加速高效能運算（HPC）及數據中心應用。

這個 SoC 將為智原新一代平台的核心，可協助客戶加速數據

中心伺服器及高性能運算（HPC）相關 ASIC 和客製化 SoC

的開發。此外，將進一步整合 Arm Total Design 生態系統

的周邊 IP，確保 SoC 在英特爾 18A 製程順利整合和驗證，

並簡化 SoC 架構的前端設計流程，以縮短晶片開發週期。
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1.3 低功耗技術研發與永續產品
智原秉持「以科技創新增進人類福祉」的永續理念，積極研發高效能、低功耗的晶片技術，以綠能、生活品質、

能源管理、生產效率與雲端運算基礎建設等五大應用為重點發展方向，以推動促進全球能源轉型與提升人類

福祉。

1.3.1 低功耗技術研發
開發低功耗 SoC：14 奈米基礎元件 IP 解決方案
智原推出基於聯電 14 奈米製程的基礎元件 IP 解決方案，包含多重電壓標準元件庫、ECO 元件庫、IO 元件庫、

PowerSlash 低功耗控制套件及記憶體編譯器，可大幅降低晶片功耗，滿足新一代 SoC 設計需求。

針對低功耗 SoC 需求，智原基礎元件 IP 具備進階繞線架構，以及優化功率、效能和面積設計。相較於 22 奈

米技術，14 奈米元件庫可在相同效能下減少 10% 晶片面積，或降低超過 30% 功耗。此外，這套標準元件庫

可於 0.8 V 至 0.9 V 廣域電壓下運作，並支援 SoC 內 Always-on 電路維持低漏電；多元 IO 元件庫包括通用

IO、多重電壓 IO、RTC IO、OSC IO 和類比 ESD IO；記憶體編譯器具雙電源軌功能、多重省電模式、和讀寫

輔助功能等特色。

智原透過與聯電長期的合作與豐富的 ASIC 經驗，可為客戶提供專業的聯電製程 IP 選用服務。我們藉由聯電

14 奈米技術推出全新的邏輯元件庫和記憶體編譯器 IP，協助客戶在成本優勢下開發低功耗 SoC 以更佳的

競爭優勢佈局物聯網、人工智慧、通訊及多媒體等新興應用。

低功耗 IP 技術解決方案
截至 2024 年止智原已完成共計 2,942 項低功耗矽智財的研發，相繼推出基於聯電 14 奈米製程的混合訊號

矽智財，為客戶提供更完整的解決方案，達到降低能源耗費，實現省電的環保目標。

提供客戶晶片系統節能解決方案
智原提供 ASIC 設計服務方案，與客戶共同開發系統晶片；依據節能需求選用最適合的製程與矽智財，可為客

戶減少功耗 50% 以上。以下面兩個產品為例，累積至 2024 年所生產的智慧電表 ASIC 可帶來 1,585,122,000 

kWh 的節電貢獻，而太陽能 ASIC 可帶來 924,442,800 kWh 的節電貢獻。

項目
應用領域

智慧電表 太陽能

製程 55nm 110nm

晶片設計功耗較前代節能率 ( 工作於相同頻率 ) 51.33% 50.88%

推估年度節電貢獻 
kWh 1,585,122,000 924,442,800

GJ 5,706,394 3,327,967
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1.3.2 能源轉型及智慧應用的推手
智原積極推動綠能、智慧與效能提升等相關產品開發，期望透過智原

專業的設計研發能力，為世界的能源轉型目標盡一份心力。我們將產品

應用於智慧電表、太陽能系統（含智慧電網）、Switch、辦公室自動化、

工業自動化、精緻農業、PoS 產品，等綠色永續類產品，智原於 2024

年的能源轉型與智慧應用相關產品營收占比達 82.19%，未來持續提高

比例。

智原多年來一直是綠能產業鏈系統公司的關鍵晶片設計夥伴。我們提

供自主開發的 IP 矽智財，以及加速晶片設計流程的平台式設計服務，

配合製造封裝測試等生產流程的有效管理，已完成數十個客戶設計案

的開發，並成功量產出貨，為客戶帶來商業上的成功，也為全球綠能產

業做出貢獻。

1.3.3 以矽智財技術推動晶片研發創新的永
續價值
現今人類科技的進展與晶片技術高度相關。隨著晶片製程技術的不斷

突破，每個晶片的功耗與效能都持續往更高世代優化；矽智財所掌握的

核心技術是推進晶片產品發展的關鍵。智原擁有豐富的矽智財資料庫

與研發能力，深受眾多客戶夥伴信賴；高品質的矽智財不僅協助我們的

客戶降低系統晶片設計整合的風險，也提高晶片研發的效率及成功率。

作為矽智財核心技術服務的推動者，智原讓客戶得以專注於晶片特定

應用與功能上的開發與創新，共同創造更多造福人類與地球的科技產

品。

40

30

25

35

20

能源轉型與智慧應用開案數量

2021 202420232022

37

35
34

40

2,500,000

2,000,000

1,500,000

3,000,000

1,000,000

-

矽智財授權與投入晶圓生產量

2021 2023 20242022

800

700

600

500

400

300

200

100

-

使用智原IP的全球晶圓產量 ( 12"當量晶圓) IP授權數量(件)

500,000

622

819

652

428

IP
授
權
數
量

使
用
智
原
IP
的
全
球
晶
圓
產
量

900

700

500

1,300

1,100

300

100

矽智財重覆使用狀況

2021 2023 20242022

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

智原IP重複使用量 智原IP重複使用率 (%)

561

698

385

521

55%

41%

65%
68%

140000000

10500000

70000000

35000000

0

80%

90%

100%

70%

60%

50%

40%

20%

30%

0%

智原永續產品分布與占比

2021 2023 20242022

$6,516,221

$9,781,442

$10,828,781

81% 82%82% 82%

$9,079,312

10%

再生能源應用相關 能源效率改善 電力管理/智慧電網
工業自動化技術 優化技術與系統 智原永續類磣品占比

https://www.faraday-tech.com
mailto:csr%40faraday-tech.com?subject=%E6%99%BA%E5%8E%9F%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E5%AF%A6%E5%8B%99%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%8F%90%E4%BE%9B


附錄公司治理五大永續執行構面永續發展策略導言 創新管理 夥伴共榮 職場友善 環境永續 社會共融

31

2 0 2 4 智 原 科 技 永 續 報 告 書

1.4 智慧財產管理
智原秉持「科技創新增進人類福祉」的想法，與客戶、員工、夥伴共榮共

贏、共創卓越的經營理念，為客戶提供完整的 ASIC 設計服務及 IP 矽智

財授權相關服務，專注於技術創新，並透過鼓勵研發創新等獎勵機制，

結合公司營運目標的專利申請佈局，形成研發創新的正向循環，以不斷

提升技術競爭力，實現共同成長與成功。

導入台灣智慧財產管理規範（TIPS）
智原於 2023 年通過台灣智慧財產管理規範（TIPS）A 級驗證 ( 證書請

參閱連結 )，以強化智原在保護智慧財產的管理。為促進研發創新，智

原內部積極推動多元的專利申請獎勵機制，包括定期舉辦核准專利獲

權頒獎活動，並提供先前技術檢索制度，安排內部智慧財產教育訓練課

程，提供研發人員必要的專利申請法律要件等資訊。

此外，智原建置了專利資產盤點與核准率分析的管理指標系統，有效控

管智慧財產權相關風險，健全管理系統。透過加強智慧財產權的取得、

保護、維護及運用，並落實專利資產盤點，以全面了解專利資產實況，

同時結合營運目標，提升研發創新的技術競爭力，也可對外提升市場競

爭力，可望為智原的長期營運效益帶來重大貢獻。

1.4.1 智慧財產管理實踐
• 設立智慧財產權管理專責部門，制定系統化專利管理制度及各項流

程，有效管理研發部門的各項創新提案

• 協助研發部門審查及優化發明提案品質，以提升專利申請的核准率

• 訂定多元獎勵機制及辦理核准專利獲權頒獎，激勵研發技術人員提

出發明申請

• 安排內部 eCourse 線上智慧財產權課程，強化研發人員之專利申請

法律要件等正確觀念

• 依據技術研發的進展及需求，提供技術檢索及分析報告，強化研發

實力

1.4.2 智權風險預警及控管
技術創新及智慧財產保護是公司競爭力的基石。智原針對技術人才流

動的潛在風險及產業相關技術議題，採取積極的管理及追蹤等措施。

• 於新進員工訓練時加強營業秘密、專利權等權利歸屬原則，及尊重

智慧財產權等法律觀念宣導

• 公司內部網頁設有「資訊安全宣導」專屬指引連結，詳細說明各項資

訊安全管制、機密資訊保護措施，及同仁應注意及配合事項

• 建立資訊安全系統，採行資訊進出權限管理，藉由分流審核機制，事

先預警及避免機密資訊不當外流，或將不明來源的資訊阻絶於外

• 主動追蹤與報導相關技術領域的重大產業議題，不定期選擇與研發

部門目標相關技術進行資料探索及分析，建立研發部門警示及協助

風險規劃

1.4.3 專利佈局
智原的專利申請的佈局策略與目標兼顧質與量，我們定期進行專利資

產盤點及分析，以有效掌握專利資產現況，更有效地運用資源。未來，

我們將持續投入研發人力與資源，關注與公司營運目標相關的產業技

術發展，強化智慧財產保護，提升智原研發能力的能見度及競爭優勢。

智原承諾採取以下政策：
• 布局專利保護研發成果。

• 鼓勵研發創新。

• 強化智慧財產權的取得、保護、維護及運用。

• 強化員工智財法律觀念。

• 落實專利資產盤點。

• 智財風險預警與掌控。

• 全球累計核准專利總數超過 967件（其中包括美國專利

超過 379件）

• 超過 66件專利申請中

優化發明提案品質

多元獎勵機制

eCourse線上智權課程

技術檢索及分析報告

智權管理
專責部門
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900

880

860

累計取得專利數量

2021 2023 20242022
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967
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